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連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ 
 
 
当社は、連結子会社であるＳＭＣ投資管理有限公司（中国における持株会社）から、配

当金として 17 億元（邦貨約 391 億円）を受領することを決定しましたので、下記のとおり
お知らせします。 
 

記 
 

１．配当金の概要 

(1) 配当金額  17 億元（邦貨約 391 億円） 
(2) 受 領 日  2026 年 4 月 28 日（予定） 

 
２．業績に与える影響 

当社は、2026年 3 月期(第 4四半期)の単体決算において、上記配当金を営業外収益に計
上します。 
なお、連結子会社からの配当であるため、連結業績に与える影響は軽微です。 
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